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Forventninger og planer
Prosjektstart fase 2 hgst 2009-ferie 2010
Ressursbruk:flere enn 700 timer

o O

Hva var var fokus;verktgy for & na mal:
5S- kurs og detaljerte planer
SMED- kurs og detaljerte planer

Samarbeidspartner og radgiver: Sintef
Kurs/oppleering og oppfelging-viktig med ekstern hjelp!

| organisasjonen;de "frelste” hadde store

forventninger, resten til dels uinteressert og litt
negativ

O O O O

(@)
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LEAN-pavirkning i Noca:
o Ny organisering i produksjonen; mer tilpasset FLYT
o Kompetanseheving og utvikling av Lean-ambassadgrer

o @kt trivsel
o Lay-out: Synligere vareflyt, merking og ryddigere

o Holdningsendring fra : dette kan vi (kanskje)fa bruk
for, ikke kast!!

o Til:Fjern det vi ikke har bruk for(usikker = Red TAG)

o SMED:Ny OFM-maskin i linja,gkt antall feedere,
malinger og tiltak for & redusere omstilling-kjgretid
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Pavirkning ngkkeltall (KPI):

o Leveringspresisjon:na 90 % fra 75% (2008)

(en del "nedturer” i ar pga komponentsituasjonen)
o Kvalitetskostnader:Halvering siden 2008!

o Yield: 95% (89% i 2008)
o Reduksjon produksjonstid:mer enn10%

o Gjennomigpstid:40 % ned fra fra 2008

(til tross for at en del ordrer "henger ” og venter pa komponeter vi blir
lurt pa eller tar sjanser pa)
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Veien videre:

o Lay-out: Flytte OFM-linjal

o SMED: Fortsette med malinger og tiltak for a
oke effektivitet og redusere omstilling.
(videoanalyser)

o F& pa plass de to siste S ~ene:
Standardize

Sustain

o Kontinuerlig forbedringer;ngkkeltall KPI
o Organisasjonen er og tenker LEAN
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prODUKSJON 2 FOR
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ADMINIsTRASION FOR
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Verktay
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